
インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバ

最新のパフォーマンスとエネルギー効率を提供
Sun Blade™ X6270 サーバ・モジュール

Highlights

高性能インテルXeonプロセッサー5500番台を • 

最大2基搭載し、負荷の高い 

アプリケーションにも対応

DDR3 DIMMスロットを18基装備し、 • 

メモリ容量は最大144 GB*1まで拡張可能。 
仮想化などメモリ集約型のワークロードに最適

優れた I/O性能を実現する業界標準の • 

PCI Express ExpressModule（EM）と 

Network Express Module（NEM）により、 
独立した I/Oを柔軟に提供

ハードウェアRAIDを利用可能な2.5inchスモール・• 

フォーム・ファクタ（SFF）のハードディスク・ドライブ
またはソリッド・ステート・ドライブ（SSD）を 

最大4台搭載可能

オペレーティングシステムとしてSolaris™ 10 OS• 

／Linux／Micrososft Windows／VMwareを
利用可能で、柔軟な選択肢を提供

パフォーマンスやスケーラビリティに • 

妥協することなく、優れた効率性と保守性を 

提供するモジューラ設計

Sun™ xVM Ops Centerまたはサードパーティ製 • 

ソフトウェアによる容易な管理が可能

Sun Blade X6270サーバ・モジュールは、インテル

QuickPathインターコネクト／インテル ターボ・

ブースト・テクノロジー／インテル ハイパースレッ

ディング・テクノロジーといった特長を備え、かつ

てない高性能とエネルギー効率を提供するインテル

Xeonプロセッサー5500番台を最大2基搭載し、

消費電力と冷却要件を抑えながらきわめて負荷

の高いアプリケーションも実行可能です。加えて、

32bitおよび64bitのアプリケーションを実行でき、

オプションのSSDはSolaris ZFS™ファイルシステム

との組み合わせで高い I/O性能を実現します。

さらに、スケーラビリティにも優れ、リスクを排除

しながらシンプルで一貫性のある拡張性が期待で

きます。データセンターにおけるSun Blade X6270

サーバ・モジュールは、アプリケーションの違いに

かかわらず現在のさまざまな課題への対処が可

能になり、将来のビジネス・ニーズの変化にも対

応できます。Sun Blade 6000／Sun Blade 6048

モジューラ・システムは、冗長構成でホットスワップ

が可能な冷却ファン／電源装置などのインフラ

によるエンタープライズ・クラスの信頼性を提供

します。各サーバ・モジュールは Integrated Lights 

Out Manager（ ILOM）管理プロセッサを標準

搭載し、業界標準のフレームワークを使用して、

フォーム・ファクタに依存することなく、既存の管理

インフラに容易に統合できます。Sun Blade X6270

サーバ・モジュールを他のSun製品やサービスと

組み合わせることで、データセンターの卓越した

パフォーマンスと費用対効果を実現できます。

>
最大2基のインテルXeonプロセッサー5500番台を搭載するSun Blade X6270サーバ・

モジュールは、システムを複雑にすることなくコンピューティング・リソースの拡張を可能に

します。効率的な管理が可能で、画期的なパフォーマンスとエネルギー効率を提供します。

また、Sunの多彩なソフトウェアやストレージ製品およびサービスと組み合わせること

により、Web／エンタープライズ／データベース／グリッドなど各種アプリケーションを

実行するデータセンターのコストを削減し、複雑さを改善すると同時に、より短期間での

利益の創出を可能にします。

*1. 将来提供予定の 8GB DDR3 DIMM を使用した場合。
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Sun Blade X6270 Server Module 仕様
プロセッサ プロセッサ種別 インテル Xeonプロセッサー5500番台

モデル・ナンバー  インテル Xeonプロセッサー X5570 （4コア 2.93GHz 8MBキャッシュ 95W 6.4GT/s QPI DDR3-1333） 
 インテル Xeonプロセッサー X5560  （4コア 2.80GHz 8MBキャッシュ 95W 6.4GT/s QPI DDR3-1333） 
 インテル Xeonプロセッサー E5540  （4コア 2.53GHz 8MBキャッシュ 80W 5.86GT/s QPI DDR3-1066） 
 インテル Xeonプロセッサー E5520  （4コア 2.26GHz 8MBキャッシュ 80W 5.86GT/s QPI DDR3-1066） 
 インテル Xeonプロセッサー L5520  （4コア 2.26GHz 8MBキャッシュ 60W 5.86GT/s QPI DDR3-1066）

搭載可能最大プロセッサ数 2

チップセット インテル 5520チップセット
メモリ メイン・メモリ DDR3-1333またはDDR3-1066　レジスタ付（ registered） DIMM　ECC／拡張ECC機能

スロット数 合計18（CPUソケット毎に9）
標準容量 2GB（2GB×1）～72GB（4GB×18）
増設単位 2GB、4GB

システム内蔵 
記憶装置

インタフェース オンボード SATA（6ポート）
ホストバス・アダプタ 
（オプション）

Sun StorageTek™ RAID拡張モジュールまたは 
Sun Blade RAID 1/0 G2拡張モジュール

ディスク・ドライブ 
(オプション )

ディスク・ドライブ種別*1 SAS ： 73GB 15,000回転HDD／146GB 10,000回転HDD 
SATA: 32GB SSD

ドライブ・ベイ 4 （2.5inchフォーム・ファクタ、ホットプラグ対応）
RAID構成 Sun StorageTel RAID拡張モジュール：RAID 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60 

Sun Blade RAID 1/0 G2拡張モジュール : RAID 0, 1, 1E

コンパクト・フラシュ 1

管理機能 ILOM オンボードの ILOMサービス・プロセッサによるDMTFスタイルのCLI／ 
SSH 2.0, HTTPS, RADIUS, LDAP, Microsoft Active Directoryのサポート／ブラウザベースのGUI／ 

IPMI 2.0：SNMP v1, v2c, v3／KVMSの（キーボード／ビデオ／マウス／ストレージ）リモート管理／ 
リモート・メディア機能（フロッピィ／DVD／CDなど）

ミッドプレーンに接続される I/O種別 PCI Express Gen2（x8）×2（EMに接続）／PCI Express Gen2（x8）×2（NEMに接続）／ 
10/100/1000BASE-Tポート×2（NEMに接続）／管理用10/100BASE-Tポート×1（CMMに接続）

フロントパネルでアクセス可能な I/O種別 
(UCPドングル・ケーブルが必要）

VGAグラフィックス・ポート（DB15）×1／管理用シリアル・ポート×1（RJ45）／ 
USB 2.0ポート（キーボード／マウス／ストレージ用）×2

省エネ法に基づくエネルギー消費効率*2 記載対象外
寸法（突起物を含まず）と重量  幅／奥行／高さ／最大重量 4.4cm／51.2cm／32.7cm／7.71kg

オペレーティング
システム

Solaris OS Solaris 10 OS 10/08、OpenSolarisTM 2008/11

その他のOS Red Hat Enterprise Linux 4／Red Hat Enterprise Linux 5、SUSE Linux Enterprise Server 10、VMware ESX 3.5、 
Microsoft Windows Server 2003／Microsoft Windows Server 2008

*1 内蔵ディスク・ドライブは、ホットプラグ対応の2.5inch SASまたはSATAが利用できます。
*2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

最新の情報については、 http://jp.sun.com/x6270/ をご参照ください。
本製品の保証内容の詳細については、http://jp.sun.com/service/support/warranty/をご覧ください。
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